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@Resumen:

La invencion hace referencia a una placa de campo
de coccion (10a-b), la cual esta prevista para apoyar
encima al menos una bateria de coccion (12a-b), con
al menos una placa base (14a-b), y con al menos una
unidad de capas (16a-b), la cual esta dispuesta sobre
al menos un area superficial parcial (18a-b) de la
placa base (14a-b).

Con el fin de proporcionar un dispositivo genérico con
mejores propiedades en cuanto a la comodidad de
uso, se propone que la unidad de capas (16a-b) esté
prevista para impedir en gran medida o por completo
el traspaso de al menos un liquido de una primera
area espacial (20a-b) a una segunda area espacial
(22a-b).
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PLACA DE CAMPO DE COCCION Y CAMPO DE COCCION CON
DICHA PLACA

DESCRIPCION

La invencién hace referencia a una placa de campo de coccién segun el preambulo de

la reivindicacion 1.

A través de la solicitud de patente E 24 39 632 A2, ya se conoce una placa de campo
de coccidon con una placa base y con una unidad de capas. La unidad de capas esta
dispuesta sobre un area superficial parcial de la placa base. Un area espacial, que
comprende el area superficial parcial de la placa base, esta realizada como area de
mando en la que esta dispuesta una interfaz de usuario. En la posicion de instalacion,
la unidad de capas esta dispuesta encima de la interfaz de usuario y prevista para
reducir la visibilidad de las huellas dactilares. No obstante, la unidad de capas no esta
prevista para impedir esencialmente el traspaso de un liquido de una primera area

espacial a una segunda area espacial.

La invencion resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo genérico con
mejores propiedades en cuanto a la comodidad de uso. Segun la invencion, este
problema técnico se resuelve mediante las caracteristicas de las reivindicaciones 1y
11, mientras que de las reivindicaciones secundarias se pueden extraer realizaciones

y perfeccionamientos ventajosos de la invencion.

La invencién hace referencia a una placa de campo de coccién, la cual esta prevista
para apoyar encima al menos una bateria de coccion, con al menos una placa base, y
con al menos una unidad de capas, la cual esta dispuesta sobre al menos un area
superficial parcial de la placa base, donde la unidad de capas esté prevista para
impedir en gran medida o por completo el traspaso de al menos un liquido de una
primera area espacial a una segunda area espacial. El término “placa de campo de
coccidon” incluye el concepto de una unidad que en al menos un estado de
funcionamiento esté prevista para apoyar encima al menos una bateria de coccion, y
la cual esté prevista para conformar una parte de una carcasa exterior de un campo de
coccidén, en concreto, de un campo de coccidn que presente la placa de campo de
coccion. El término “placa base” incluye el concepto de una unidad aproximada o
exactamente con forma de placa que esté compuesta en gran parte o por completo por
vidrio y/o vitroceramica, y la cual presente al menos una extensién superficial que, al

observarse en vista superior, sea al menos aproximada o exactamente idéntica a la
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extensién superficial de la placa de campo de coccidn. La expresion “en gran parte o
por completo” incluye el concepto de en un porcentaje del 70% como minimo,
preferiblemente, del 80% como minimo, de manera ventajosa, del 90% como minimo
y, de manera preferida, del 95% como minimo. La placa base presenta al menos una
extension longitudinal y al menos una extension transversal que es considerablemente
mayor que el grosor de la placa base. La extension longitudinal de la placa base y la
extension transversal de la placa base son en cada caso al menos 5 veces,
preferiblemente, al menos 10 veces, de manera ventajosa, al menos 20 veces, de
manera particularmente ventajosa, al menos 50 veces, de manera preferida, al menos
100 veces y, de manera aun mas preferida, al menos 150 veces mayores que el
grosor de la placa base. El término “grosor” de un objeto incluye el concepto de una
extension que esté orientada perpendicularmente a la extension longitudinal del objeto
y a la extension transversal del objeto. El término “extension longitudinal” de un objeto
incluye el concepto de la extensién del objeto a lo largo de la direccidn de la extension
longitudinal del mismo. El término “direccion de la extension longitudinal” de un objeto
incluye el concepto de una direccién que esté orientada en paralelo al lado mas
extenso del menor paralelepipedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente
por completo al objeto. El término “extensién” de un objeto incluye el concepto de la
distancia maxima entre dos puntos de una proyeccion perpendicular del objeto sobre
un plano. El término “extensién transversal” de un objeto incluye el concepto de la
extensién del objeto a lo largo de la direccion de la extension transversal del mismo. El
término “direccién de la extension transversal” de un objeto incluye el concepto de una
direccion que esté orientada en paralelo al segundo lado mas extenso del menor
paralelepipedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente por completo al
objeto. El término “unidad de capas” incluye el concepto de una unidad que presente al
menos una capa. La unidad de capas esta realizada de manera distinta con respecto a
la placa base. La unidad de capas presenta un grosor de 1x10™"" m como minimo,
preferiblemente, de 1x107° m como minimo, de manera ventajosa, de 5%x107° m como
minimo y, de manera preferida, de 1%x10° m como minimo, y de 1x10° m como
maximo, preferiblemente, de 1x10®% m como maximo, de manera ventajosa, de
5x107 m como maximo y, de manera preferida, de 1x107 m como maximo. A modo de
ejemplo, la capa podria estar aplicada sobre el area superficial parcial de la placa base
mediante un procedimiento de recubrimiento, en concreto, mediante un procedimiento
de serigrafia, mediante recubrimiento por centrifugado (spin-coating), mediante
recubrimiento por inmersion (dip-coating), mediante un procedimiento sol-gel,
mediante pulverizacion, mediante un procedimiento de impresion por inyeccion de

tinta, mediante un procedimiento de deposicién quimica en fase gaseosa (CVD:

3



10

15

20

25

30

35

ES 2660430 Al

Chemical Vapour Deposition) y/o mediante un procedimiento de deposicién fisica en
fase gaseosa (PVD: Physical Vapour Deposition). El término “area superficial parcial’
de la placa base incluye el concepto de un area parcial de una superficie de la placa
base que esté dispuesta sobre un lado de la placa base. A modo de ejemplo, el area
superficial parcial de la placa base podria estar dispuesta en la posicién de instalacion
sobre una pared lateral de la placa base y/o sobre el lado inferior de la placa base. De
manera ventajosa, el area superficial parcial de la placa base esta dispuesta en la
posicion de instalacién sobre el lado superior de la placa base, el cual esta dirigido
hacia el usuario. La placa base presenta el area superficial parcial. La expresién “al
menos” un liquido incluye el concepto de liquidos homogéneos y/o heterogéneos. El
liquido podria comprender, por ejemplo, agua y/o aceite y/o grasa, en concreto, grasa
liquida. La unidad de capas esta prevista para impedir el traspaso de al menos un
liquido de la primera area espacial a la segunda area espacial habiendo una cantidad
de liquido de 0,01 I/m? como minimo, preferiblemente, de 0,05 I/m? como minimo, de
manera ventajosa, de 0,1 Im2 como minimo, de manera particularmente ventajosa, de
0,2 I/m2 como minimo y, de manera preferida, de 0,3 I/m2 como minimo, y de 3 I/m2
como maximo, preferiblemente, de 2,5 I/m2 como maximo, de manera ventajosa, de 2
I/m2 como maximo, de manera particularmente ventajosa, de 1,75 I/m2 como maximo
y, de manera preferida, de 1,5 I/m2 como maximo. El término “previsto/a” incluye el
concepto de concebido/a y/o provisto/a de manera especifica. La expresion
consistente en que un objeto esté previsto para una funciéon determinada incluye el
concepto relativo a que el objeto satisfaga y/o realice esta funcion determinada en al

menos un estado de aplicacion y/o de funcionamiento.

A través de la realizacion segun la invencién, se puede conseguir una gran comodidad
de uso. En particular, se hace posible una limpieza optimizada, asi como que el
esfuerzo de limpieza quede limitado para el usuario a la primera area espacial, con lo
que se pueden evitar mayores trabajos de limpieza que podrian estar ocasionados por
liquido que pasase a la segunda area espacial. En eventos publicos, tales como ferias
y/o presentaciones, se puede demostrar un efecto sorprendente que podria darse en

una acumulacion de liquido en la primera area espacial.

Asimismo, se propone que la primera area espacial comprenda al menos otra area
superficial parcial de la placa base. La placa base presenta la otra area superficial
parcial. De esta forma, se hace posible un esfuerzo de limpieza razonable y/o
delimitado espacialmente, el cual pueda restringirse a areas que comprendan areas

superficiales parciales de la placa base.
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La segunda éarea espacial podria comprender, por ejemplo, un area superficial parcial
adicional de la placa base, la cual podria ser diferente con respecto al area superficial
parcial de la placa base y, de manera ventajosa, con respecto a la otra area superficial
parcial de la placa base. De manera preferida, la segunda area espacial comprende al
menos un area circundante a la placa base. El término “area circundante” a la placa
base incluye el concepto de un area que no presente material de la placa base. El area
circundante a la placa base podria comprender, por ejemplo, una encimera, en
concreto, una encimera de cocina, y/o una base, en concreto, el suelo, y/o una
superficie de apoyo. Al observarse en vista superior, la segunda area espacial podria
rodear a la primera area espacial con respecto a al menos el centro de gravedad y/o
centro geométrico de la primera area espacial en gran medida o por completo, en
concreto, a través de un area angular de 180° como minimo, preferiblemente, de 270°
como minimo, de manera ventajosa, de 330° como minimo y, de manera preferida, de
350° como minimo. De esta forma, se puede impedir que se efectiuen acciones de

limpieza por grandes superficies.

Asimismo, se propone que la segunda area espacial comprenda al menos un vaciado
en la placa base. El vaciado en la placa base es un agujero en la placa base, el cual,
al observarse la placa base en vista superior, esta definido y/o delimitado por la placa
base, y con el cual linda al menos un area superficial parcial de la placa base. A modo
de ejemplo, el vaciado de la placa base podria estar realizado como vaciado de
extraccion, a través del cual podrian evacuarse en al menos un estado de
funcionamiento los vapores que se generen en el estado de funcionamiento. En la
posicién de instalacion, debajo de la placa base podria estar dispuesta al menos una
unidad de extraccién con al menos una unidad de ventilador, la cual podria expulsar
en al menos un estado de funcionamiento a través del vaciado de la placa base los
vapores que se generen en el estado de funcionamiento. Al observarse en vista
superior, la primera area espacial podria rodear a la segunda area espacial con
respecto a al menos el centro de gravedad y/o centro geométrico de la segunda area
espacial en gran medida o por completo, en concreto, a través de un area angular de
180° como minimo, preferiblemente, de 270° como minimo, de manera ventajosa, de
330° como minimo y, de manera preferida, de 350° como minimo. De esta forma, se
puede evitar que se produzca un ensuciamiento y/o defectos de unidades del campo
de coccion como, por ejemplo, de la electrénica del campo de coccién y/o de una
unidad de extraccion y/o de una unidad de ventilador, las cuales podrian estar

dispuestas debajo del vaciado en la posicion de instalacion.
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Ademas, se propone que la unidad de capas presente al menos una capa hidréfoba. El
término capa “hidréfoba” incluye el concepto de una capa hidréfuga, la cual presente al
menos una superficie que esté prevista para repeler el agua aplicada sobre la
superficie. En concreto, la capa hidréfoba esta prevista para evitar un enlace con el
agua. De manera preferida, la capa hidréfoba conforma con una gota de agua un
angulo de contacto de mas de 90° preferiblemente, de mas de 100° de manera
ventajosa, de mas de 120° y, de manera preferida, de mas de 150°. El término “angulo
de contacto” incluye el concepto de un angulo que sea conformado con respecto a la
superficie por una tangente en un punto de contacto de una gota de agua con una
superficie de un material sélido, al observarse en un plano de seccion transversal
perpendicularmente a la superficie del cuerpo solido, y partiendo de un punto dentro
de una superficie de contacto de la gota de agua con la superficie del material sélido.
A modo de ejemplo, la capa hidréfoba podria estar compuesta en gran parte o por
completo por hexametildisilazano (HMDSN), hexametildisilioxano (HMDSO),
metiltriclorometilsilano (TMMOS) y/o diéxido de titanio (TiO,). De manera alternativa o
adicional, la capa hidréfoba podria estar compuesta en gran parte o por completo por
un material que es obtenible con la marca ECC7000 de 3M y/o con la marca F8815 de
Evonik. A modo de ejemplo, la unidad de capas podria presentar exclusivamente
capas hidrofobas. Como alternativa, la unidad de capas podria presentar
adicionalmente a la capa hidrofoba al menos otra capa, la cual podria ser distinta con
respecto a ésta. De esta forma, en el caso de agua que rebose hirviendo, se puede
impedir en gran medida o por completo que el agua pase de la primera area espacial a

la segunda area espacial.

Asimismo, se propone que la unidad de capas presente al menos una capa parcial o
totalmente oleéfoba. De manera alternativa o adicional, la unidad de capas podria
presentar, por ejemplo, al menos una capa parcial o totalmente lipéfoba. El término
capa “oleéfoba” incluye el concepto de una capa oledfuga, la cual presente al menos
una superficie que esté prevista para repeler el aceite aplicado sobre la superficie. En
concreto, la capa oledfoba esta prevista para evitar un enlace con el aceite. De
manera preferida, la capa oledfoba conforma con una gota de aceite un angulo de
contacto de mas de 90°, preferiblemente, de mas de 100°, de manera ventajosa, de
mas de 120° y, de manera preferida, de mas de 150°. El término capa “lipéfoba”
incluye el concepto de una capa lipéfuga, la cual presente al menos una superficie que
esté prevista para repeler la grasa aplicada sobre la superficie. En concreto, la capa
lipofoba esta prevista para evitar un enlace con la grasa. De manera preferida, la capa

lip6foba conforma con una gota de grasa un angulo de contacto de mas de 90°,
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preferiblemente, de mas de 100°, de manera ventajosa, de mas de 120° y, de manera
preferida, de mas de 150°. A modo de ejemplo, la capa oleéfoba y/o la capa lip6foba
podrian estar compuestas en gran parte o por completo por hexametildisilazano
(HMDSN), hexametildisiloxano (HMDSO), metiltriclorometilsilano (TMMOS), diéxido de
titanio (TiO,) y/o acido perfluorooctanoico (PFOA). De manera alternativa o adicional,
la capa oledfoba y/o la capa lipéfoba podrian estar compuestas en gran parte o por
completo por un material que es obtenible con la marca ECC7000 de 3M y/o con la
marca F8815 de Evonik. A modo de ejemplo, la unidad de capas podria presentar
exclusivamente capas oleéfobas. Como alternativa, la unidad de capas podria
presentar adicionalmente a la capa oledfoba al menos otra capa, la cual podria ser
distinta con respecto a ésta. A modo de ejemplo, la unidad de capas podria presentar
exclusivamente capas lipéfobas. Como alternativa, la unidad de capas podria
presentar adicionalmente a la capa lip6foba al menos otra capa, la cual podria ser
distinta con respecto a ésta. De esta forma, se puede evitar que la superficie se
ensucie con grasas, aceites y/o huellas dactilares, de modo que se hace posible una

limpieza sencilla y/o se puede conseguir una gran comodidad para el usuario.

La unidad de capas podria presentar al menos dos capas, en concreto, la capa
hidrofoba y la capa lip6foba y/o la capa oledfoba, las cuales podrian estar dispuestas
de manera adyacente entre si y, de manera ventajosa, colindante entre si, y podrian
estar previstas conjuntamente para impedir en gran medida o por completo el traspaso
de al menos un liquido de una primera area espacial a una segunda area espacial. De
esta forma, se puede conseguir una gran libertad de configuracién en lo referente a la
seleccion del material para las capas. Como alternativa, la unidad de capas podria
presentar exactamente una capa, la cual podria presentar propiedades hidréfobas y
oleéfobas y/o lipoéfobas, y podria estar prevista para impedir en gran medida o por
completo el traspaso de al menos un liquido de una primera area espacial a una
segunda area espacial, con lo cual se puede conseguir que se necesite poco espacio

para el sistema de capas.

La unidad de capas podria estar realizada, por ejemplo, de manera al menos
esencialmente opaca, en particular, no transparente. A modo de ejemplo, la unidad de
capas podria estar prevista para una decoracion y/o para la transmision de informacion
al usuario, de modo que la unidad de capas podria cumplir mas funciones. De manera
preferida, la unidad de capas esta realizada de manera al menos esencialmente
transparente. La unidad de capas esta prevista para transmitir un porcentaje del 60%
como minimo, preferiblemente, del 70% como minimo, de manera ventajosa, del 80%

como minimo, de manera particularmente ventajosa, del 90% como minimo y, de
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manera preferida, del 95% como minimo de la luz visible incidente sobre al menos una
primera superficie de la unidad de capas, y para transportarlo a al menos una segunda
superficie de la unidad de capas que yazca enfrente de la primera superficie de la
unidad de capas. De esta forma, se puede proporcionar un sistema de capas discreto

y/o una gran comodidad para el usuario.

Asimismo, se propone que, al menos en el estado montado, la unidad de capas rodee
y, adicionalmente, delimite, al menos a la primera area espacial en gran medida o por
completo. Al observarse en vista superior, la unidad de capas rodea a la primera area
espacial con respecto a al menos el centro de gravedad y/o centro geométrico de la
primera area espacial a través de un éarea angular de 180° como minimo,
preferiblemente, de 270° como minimo, de manera ventajosa, de 330° como minimo vy,
de manera preferida, de 350° como minimo. De esta forma, el liquido puede ser
restringido de manera optima a la primera area espacial y, de manera ventajosa, se
puede limitar un traspaso a la segunda area espacial por todo el perimetro de la

primera area espacial.

Ademas, se propone que, al menos en el estado montado, la unidad de capas rodee v,
adicionalmente, delimite, al menos a la segunda area espacial en gran medida o por
completo. Al observarse en vista superior, la unidad de capas rodea a la segunda area
espacial con respecto a al menos el centro de gravedad y/o centro geométrico de la
segunda area espacial a través de un area angular de 180° como minimo,
preferiblemente, de 270° como minimo, de manera ventajosa, de 330° como minimo vy,
de manera preferida, de 350° como minimo. Al observarse en vista superior, la primera
area espacial podria estar dispuesta entre dos areas parciales de la unidad de capas.
De manera ventajosa, la unidad de capas podria conformar una delimitacion interior y
una exterior de la primera area espacial si se observa en vista superior. De esta forma,
la segunda area espacial puede ser aislada contra la entrada y/o traspaso de liquido
de la primera area espacial, con lo cual se puede evitar que la segunda area espacial

y/u objetos dispuestos en ésta se ensucien.

Se puede conseguir una posibilidad de limpieza particularmente optimizada, la cual
conlleve un escaso esfuerzo de limpieza, mediante un campo de coccién, en
particular, mediante un campo de coccién por induccién, con al menos una placa de

campo de coccidon segun la invencion.

Es posible aumentar en mayor medida una posibilidad de limpieza que conlleve un
escaso esfuerzo de limpieza mediante un procedimiento con una placa de campo de

coccidn segun la invencion, la cual esta prevista para apoyar encima al menos una
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bateria de coccién, con al menos una placa base, y con al menos una unidad de
capas, la cual esta dispuesta sobre al menos un area superficial parcial de la placa
base, donde a través de la unidad de capas se impida en gran medida o por completo
el traspaso de al menos un liquido de una primera area espacial a una segunda area

espacial.

La placa de campo de coccién que se describe no esta limitada a la aplicaciéon ni a la
forma de realizacion anteriormente expuestas, pudiendo en particular presentar una
cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de la
cantidad que se menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el

fin de cumplir la funcionalidad aqui descrita.

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripcion del dibujo. En el dibujo estan
representados ejemplos de realizacion de la invencion. El dibujo, la descripcion y las
reivindicaciones contienen caracteristicas numerosas en combinacion. El experto en la
materia considerara las caracteristicas ventajosamente también por separado, y las

reunira en otras combinaciones razonables.
Muestran:

Fig. 1 un campo de coccion con una placa de campo de coccidén, en vista

superior esquematica,
Fig. 2 una seccion esquematica a lo largo de la linea Il-Il de la figura 1,

Fig. 3 un campo de coccion con una placa de campo de coccion alternativa, en

vista superior esquematica, y
Fig. 4 una seccion esquematica a lo largo de la linea V-1V de la figura 3.

La figura 1 muestra un campo de coccién 34a, que esta realizado como campo de
coccidén por induccion. El campo de coccidén 34a esta previsto para calentar la bateria

de coccidén 12a.

El campo de coccion 34a presenta una interfaz de usuario 36a para introducir y/o
seleccionar parametros de funcionamiento, por ejemplo, la potencia de calentamiento
y/o la densidad de la potencia de calentamiento y/o la zona de calentamiento.
Asimismo, la interfaz de usuario 36a esta prevista para emitir al usuario el valor de un

parametro de funcionamiento.
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Ademas, el campo de coccion 34a presenta una unidad de control 38a, la cual esta
prevista para ejecutar acciones y/o modificar ajustes en dependencia de los
parametros de funcionamiento introducidos mediante la interfaz de usuario 36a. En un
estado de funcionamiento de calentamiento, la unidad de control 38a regula el

suministro de energia a los elementos de calentamiento (no representados).

El campo de coccion 34a presenta varios elementos de calentamiento. A modo de
ejemplo, los elementos de calentamiento podrian estar dispuestos en forma de matriz.
Asimismo, los elementos de calentamiento podrian ser parte de al menos un area
variable de superficie de coccion. Como alternativa, los elementos de calentamiento
podrian ser parte de un campo de coccion clasico, en el que, a través de la posicion de
los elementos de calentamiento, podrian existir zonas de calentamiento definidas,
predeterminadas de manera fija, que podrian estar marcadas sobre una placa de

campo de coccion.

Los elementos de calentamiento estan previstos para calentar la bateria de coccion
12a apoyada sobre la placa de campo de coccion 10a encima de los elementos de
calentamiento. Los elementos de calentamiento estan realizados como elementos de
calentamiento por induccion. En la posicion de instalacion, los elementos de
calentamiento estan dispuestos debajo de la placa de campo de coccién 10a en la

direccion vertical.

El campo de coccion 34a presenta la placa de campo de coccion 10a. La placa de
campo de coccion 10a esta prevista para apoyar encima la bateria de coccién 12a
para ser calentada. En el estado montado, la placa de campo de coccion 10a

conforma una parte de la carcasa exterior del campo de coccion.

La placa de campo de coccién 10a presenta una placa base 14a (véase la figura 2). Al
observarse en vista superior, la placa base 14a se extiende por toda la extension

superficial de la placa de campo de coccion 10a.

Asimismo, la placa de campo de coccion 10a presenta una unidad de capas 16a
(véase la figura 2). En el presente ejemplo de realizacion, la unidad de capas 16a esta
dispuesta en el estado montado sobre la placa base 14a por completo. En el estado
montado, la unidad de capas 16a esta dispuesta sobre un area superficial parcial 18a

de la placa base 14a.

En un estado de funcionamiento, la unidad de capas 16a impide el traspaso de al
menos un liquido de una primera area espacial 20a a una segunda area espacial 22a.

En un estado de funcionamiento, la unidad de capas 16a impide el traspaso de aceite
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y agua de una primera area espacial 20a a una segunda area espacial 22a. En el
estado montado, la unidad de capas 16a esta dispuesta entre la primera area espacial
20a y la segunda area espacial 22a, y delimita entre si la primera area espacial 20a y

la segunda area espacial 22a.

La primera area espacial 20a comprende otra area superficial parcial 24a de la placa
base 14a. La otra area superficial parcial 24a de la placa base 14a esta prevista para
apoyar encima la bateria de coccién 12a para que sea calentada. En un estado de
funcionamiento, en la primera area espacial 20a y, en concreto, sobre la otra area

superficial parcial 24a, esta apoyada la bateria de coccién 12a.

La segunda area espacial 22a comprende un area circundante 26a a la placa base
14a. En el area circundante 26a a la placa base 14a esta dispuesta una encimera 40a.

La encimera 40a esta realizada como encimera de cocina.

La placa base 14a define un vaciado 28a. El vaciado 28a esta dispuesto centralmente
en la placa base 14a. La segunda area espacial 22a comprende el vaciado 28a de la

placa base 14a.

En el presente ejemplo de realizacion, la unidad de capas 16a esta realizada en varias
piezas. La unidad de capas 16a presenta al menos dos areas parciales. En el presente
ejemplo de realizacién, la unidad de capas 16a presenta exactamente dos areas
parciales. Como alternativa, la unidad de capas podria presentar una cantidad mayor
de areas parciales, o estar realizada en una pieza. A continuacién, unicamente se

describe un area parcial de la unidad de capas 16a.

La unidad de capas 16a presenta una capa hidrofoba 30a y una capa oledfoba 32a. La
capa hidrofoba 30a y la capa oledfoba 32a podrian estar, por ejemplo, dispuestas una
al lado de otra, en concreto, lindando entre si. En el presente ejemplo de realizacién, la
capa hidréfoba 30a y la capa oledfoba 32a son idénticas. La unidad de capas 16a
presenta exactamente una capa 30a, 32a, la cual presenta propiedades tanto

hidréfobas como oledfobas.

En el presente ejemplo de realizacion, la interfaz de usuario 36a esta dispuesta en la
posicion de instalacion debajo del area superficial parcial 18a de la placa base 14a
sobre la cual esta dispuesta la unidad de capas 16a. La unidad de capas 16a esta
realizada de manera esencialmente transparente para permitir la visibilidad de la
interfaz de usuario 36a y/o un manejo optimo el campo de coccién 34a mediante la

interfaz de usuario 36a.
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En el estado montado, la unidad de capas 16a rodea a la primera area espacial 20a. Al
observarse en vista superior, la unidad de capas 16a esta dispuesta en el estado
montado en un area marginal exterior de la placa base 14a, en concreto, a lo largo del

perimetro de la placa base 14a.

En el estado montado, la unidad de capas 16a rodea a la segunda area espacial 22a.
Al observarse en vista superior, la unidad de capas 16a esta dispuesta en el estado
montado en un area marginal interior de la placa base 14a, la cual delimita el vaciado
28a de la placa base 14a, en concreto, esta dispuesta a lo largo del perimetro del

vaciado 28a de la placa base 14a.

En el presente ejemplo de realizacion, la unidad de capas 16a esta dispuesta en el
estado montado directamente sobre el area superficial parcial 18a de la placa base
14a.

En las figuras 3 y 4, se muestra otro ejemplo de realizacion de la invencion. Las
siguientes descripciones se limitan esencialmente a las diferencias entre los ejemplos
de realizacion, donde, en relacibn a componentes, caracteristicas y funciones que
permanecen iguales, se puede remitir a la descripcién del ejemplo de realizacién de
las figuras 1y 2. Para la diferenciacion de los ejemplos de realizacion, la letra “a” de
los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de las figuras 1 y 2 ha sido
sustituida por la letra “b” en los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de
las figuras 3 y 4. En relacion a componentes indicados del mismo modo, en particular,
en cuanto a componentes con los mismos simbolos de referencia, también se puede
remitir basicamente a los dibujos y/o a la descripcion del ejemplo de realizacién de las

figuras 1y 2.

La figura 3 muestra un campo de coccién 34b, que esta realizado como campo de
coccién por induccion. EI campo de coccion 34b presenta una placa de campo de
coccidon 10b. La placa de campo de coccion 10b presenta un marco de campo de
coccion 42b. A modo de ejemplo, el marco de campo de coccion 42b podria estar

compuesto en gran parte o por completo por al menos un metal.

En el estado montado, el marco de campo de cocciéon 42b rodea, en concreto,
envuelve, a una placa base 14b de la placa de campo de cocciéon 10b. Si se observa
en vista superior, el marco de campo de coccion 42b esta dispuesto en el estado

montado a lo largo del perimetro exterior de la placa base 14b.

En el presente ejemplo de realizacion, una unidad de capas 16b de la placa de campo

de coccién 10b esta dispuesta en el estado montado parcialmente de manera directa
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sobre un area superficial parcial 18b de la placa base 14b (véase la figura 4). En el
estado montado, la unidad de capas 16b esta dispuesta parcialmente de manera
directa sobre el marco de campo de coccién 42b. El marco de campo de coccién 42b
esta dispuesto en el estado montado sobre el area superficial parcial 18b de la placa
base 14b.

Mediante una realizacion del tipo expuesto, se puede reforzar una funcién consistente
en impedir en gran medida o por completo el traspaso de al menos un liquido de una

primera area espacial 20b a una segunda area espacial 22b.
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Simbolos de referencia

Placa de campo de coccion
Bateria de coccidn

Placa base

Unidad de capas

Area superficial parcial
Primera area espacial
Segunda area espacial
Otra area superficial parcial
Area circundante

Vaciado

Capa hidrofoba

Capa oledéfoba

Campo de coccién

Interfaz de usuario

Unidad de control
Encimera

Marco de campo de coccidn
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REIVINDICACIONES

Placa de campo de coccion (10a-b), la cual esta prevista para apoyar encima al
menos una bateria de coccion (12a-b), con al menos una placa base (14a-b), y
con al menos una unidad de capas (16a-b), la cual esta dispuesta sobre al
menos un area superficial parcial (18a-b) de la placa base (14a-b),
caracterizada porque la unidad de capas (16a-b) presenta al menos una capa
hidrofoba (30a-b) y/o al menos una capa oleéfoba (32a-b) y esta prevista para
impedir en gran medida o por completo el traspaso de al menos un liquido de

una primera area espacial (20a-b) a una segunda area espacial (22a-b).

Placa de campo de coccion (10a-b) segun la reivindicacion 1, caracterizada
porque la primera area espacial (20a-b) comprende al menos otra area

superficial parcial (24a-b) de la placa base (14a-b).

Placa de campo de coccién (10a-b) segin una de las reivindicaciones
enunciadas anteriormente, caracterizada porque la segunda area espacial
(22a-b) comprende al menos un area circundante (26a-b) a la placa base (14a-
b).

Placa de campo de coccién (10a-b) segun una de las reivindicaciones
enunciadas anteriormente, caracterizada porque la segunda area espacial

(22a-b) comprende al menos un vaciado (28a-b) en la placa base (14a-b).

Placa de campo de coccién (10a-b) segin una de las reivindicaciones
enunciadas anteriormente, caracterizada porque la unidad de capas (16a-b)

esta realizada de manera al menos esencialmente transparente.

Placa de campo de coccién (10a-b) segin una de las reivindicaciones
enunciadas anteriormente, caracterizada porque, al menos en el estado
montado, la unidad de capas (16a-b) rodea al menos a la primera area espacial

(20a-b) en gran medida o por completo.

Placa de campo de coccién (10a-b) segun una de las reivindicaciones
enunciadas anteriormente, caracterizada porque, al menos en el estado
montado, la unidad de capas (16-b) rodea a la segunda area espacial (22a-b)

en gran medida o por completo.
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8. Campo de coccién con al menos una placa de campo de coccién (10a-b)

segun una de las reivindicaciones enunciadas anteriormente.
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34a

Fig. 1
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201630994

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 ES 2439632 A2 (BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA) 23.01.2014
D02 JP 2002313548 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 25.10.2002
D03 JP 2004026558 A (OSAKA GAS COLTD) 29.01.2004
D04 JP 2001115151 A (SOFT 99 CORP KK) 24.04.2001

2. Declaracién motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que los documentos D01-D04 forman el estado
de la técnica mas cercano a la solicitud que se analiza.

El documento D01 describe una placa de cocina de induccién que comprende una placa base y una unidad de capas. La
unidad de capas esta dispuesta sobre un area parcial de la placa base, en un area espacial que es una unidad de mando,
para la interaccién del usuario con la placa. La unidad de capas esta dispuesta encima de la unidad de mando, para reducir
la cantidad de suciedad de la superficie de contacto. Las capas presentan una capa hidréfoba y una capa lipofoba, es decir,
una de las capas repele el agua y otra de las capas repele las grasas.

El documento D02 describe una cocina de inducciéon con una placa de cocina con varias capas antiincrustante. Para ello
aplica sobre una capa vitrea una emulsién de agua que contiene un silicato y un silano fluorocarbono hidrolizado. Luego se
seca para formar una capa resistente al calor y repelente del agua.

El documento D03 describe un sustrato de vidrio con una pelicula formada por un compuesto de silano, tal como un
derivado de silanol con un grupo silanol en su molécula.

El documento D04 describe una forma de obtener una sustancia hidréfoba utilizando un fluoroalkisilano.

En ninguno de estos documentos menciona que la unidad de capas esté prevista para impedir en gran medida o por
completo el traspaso de al menos un liquido de una primera area espacial a una segunda area espacial.

Por todo lo anterior se concluye que los documentos DO1 a D04 no afectan al requisito de actividad inventiva ni de novedad
de la reivindicacion 1, ya que no poseen todas las caracteristicas descritas en la reivindicacion 1. Las reivindicaciones 2-8
dependen de la primera, por lo que tampoco estan afectadas en la novedad y la actividad inventiva, en el sentido que
establecen los articulos 6 y 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En conclusion, la solicitud satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes.

Informe del Estado de la Técnica Pagina 4/4




	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

